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V. Opis programu studiéow

3. KARTA PRZEDMIOTU

Kod przedmiotu

M#1-S2-MiBM-205

Nazwa przedmiotu

Radiografia i tomografia komputerowa

Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim | Radiography and computed tomography

Obowigzuje od roku akademickiego

2019/2020

USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

MECHANIKA | BUDOWA MASZYN

Poziom ksztatcenia

Il stopien

Profil studiow

ogéblnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiéw

studia stacjonarne

Zakres

Mechanika i Budowa Maszyn

Jednostka prowadzaca przedmiot

Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiatowych

Koordynator przedmiotu

dr hab. inz. Stawomir Spadto prof. PSK

Zatwierdzit

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku przedmiotéw przedmiot kierunkowy

Status przedmiotu obowigzkowy

Jezyk prowadzenia zaje¢ polski

Usytuowanie modutu w planie studidow - semestr semestr 2

Wymagania wstepne

Egzamin (TAK/NIE) NIE

Liczba punktéw ECTS 2

E:?(;vn\::dzenia zajeé wyktad ¢éwiczenia laboratorium projekt seminarium
Ry 15 15




EFEKTY UCZENIA SIE

Kategoria

Symbol
efektu

Efekty ksztatcenia

Odniesienie do

efektow
kierunkowych

Wiedza

wo1

Ma pogtebiong i uporzgdkowang wiedze w zakresie fi-
zyki, obejmujgcg mechanike, kinematyke optyke, elek-
trycznos¢ i magnetyzm, w szczegélnosci wiedze nie-
zbedng do zrozumienia zjawisk fizycznych wystepuja-
cych we wszelkiego typu maszynach i urzadzeniach me-
chanicznych, w tym w systemach umozliwiajgcych
ksztattowanie i obrébke ré6znego rodzaju materiatéw oraz
w pojazdach, systemach zwigzanych z technikg uzbroje-
nia.

MiBM2_W02

w02

Ma pogtebiong wiedze w zakresie tworzenia oraz analizy
dokumentacji technicznej z elementami projektowania in-
zynierskiego, symulacji oraz rekonstrukcji przy wykorzy-
staniu programow graficznych i obliczeniowych.

MiBM2_W09

W03

Ma szczegotowg i podpartg teoretycznie wiedze zwia-
zang z wybranymi zagadnieniami z zakresu budowy ma-
szyn, technologii wytwarzania podstawowych elementéw
maszyn i urzadzen, ich obstugi, oceny wtasciwosci eks-
ploatacyjnych i zuzycia, badah maszyn i ich podzespo-
téw, diagnozowania stanu technicznego, technologii na-
prawy i bezpiecznego uzytkowania

MiBM2_W11

Umiejetnosci

uo1

Potrafi wykorzysta¢ wiedze z obszaru nauk podstawo-
wych, takich jak matematyka, fizyka, chemia i im po-
krewnych do rozwigzywania ztozonych zadan inzynier-
skich w réznych obszarach mechaniki i budowy maszyn.

MiBM2_U01

uo2

Potrafi Swiadomie i sprawnie wykorzystywa¢ oprogramo-
wanie komputerowe w zakresie ztozonej problematyki
zwigzanej z mechanikg i budowg maszyn.

MiBM2_U02

uo3

Potrafi sprawnie pozyskiwac¢ informacje z literatury, baz
danych i innych zrédet w réznych jezykach, dotyczace
mechaniki i budowy maszyn; potrafi tgczyé uzyskane in-
formacje, dokonywac pogtebionej analizy i interpretacji,
wyciggaé wnioski, formutowac i uzasadnia¢ opinie.

MiBM2_UO03

Kompetencje
spoteczne

K01

Rozumie znaczenie i zna mozliwosci ciggtego doskona-
lenia (studia Il stopnia, studia podyplomowe, kursy), co
prowadzi do podnoszenia kompetencji zawodowych,
osobistych i spotecznych.

MiBM2_K01

K02

Ma swiadomos¢ znaczenia i rozumie powigzania pomie-
dzy dziatalnoscig inzynierskg a pozatechniczng, w
aspekcie skutkdow oddziatywania na srodowisko i odpo-
wiedzialno$ci za podejmowane decyzje.

MiBM2_K02

K03

Ma swiadomos¢ odpowiedzialnosci za prace wtasng
oraz rozumie konieczno$¢ podporzgdkowania sie zasa-
dom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialnosci za
wspolnie realizowane zadania.

MiBM2_KO04

TRESCI PROGRAMOWE

Fo.rm’il Tresci programowe
zajeé
1. Wprowadzenie do terminologii, zadan i historii badan nieniszczgcych. Podstawy fi-
zyczne badan radiograficznych i skojarzona wiedza.
wyktad 2. Wtasnosci promieniowania X i y. Wytwarzanie promieniowania X. Pochodzenie

promieniowania y. Wzajemne oddziatywanie promieniowania z materig.

3. Wyposazenie do badan radiograficznych. Budowa i uzytkowanie lamp rentgenow-
skich. Budowa i uzytkowanie zrédet promieniowania y
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4. Wiedza o wyrobie i mozliwosci metody badania radiograficznego i jej pochodne
techniki. Wptyw parametrow na wykrywalno$¢.

5. Podstawy techniczne i zasady dziatania TK.

6. Zasady wykonywania badan TK

7. Kierunki rozwoju Tomografii Komputerowej oraz zasady jej dziatania.

8. Rekonstrukcje obrazowe w TK

laboratorium

1. Zapoznanie z pracownig Tomografii Komputerowej oraz zasadami w niej panujg-
cymi.

2. Podstawowe zasady BHP. Ochrona przed promieniowaniem.

3. Opracowywanie instrukcji NDT dla badania radiograficznego ztgczy spawanych i
odlewow

4. Zajecia praktyczne w pracowni. Badanie odlewdw.

5. Ocena - klasyfikacja niezgodno$ci. Odlewy

6. Podsumowanie zajec i zaliczenie laboratorium.

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztatcenia (zaznaczy¢ X)
efektu Egzamin Egzamin Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny

W01 X X
w02 X X
w03 X X
uo1 X X
uo2 X X
uo3 X X
K01 X X
K02 X X
K03 X X

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

FO_I’m'f. Forma zaliczenia Warunki zaliczenia

zajec
wyktad zaliczenie z oceng Uzyskanie co najmniej 50% punktéw z kolokwium
laboratorium | zaliczenie z oceng Uzyskanie co najmniej 50% punktéw z kolokwium

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktow ECTS
Jed-
Lp. | Rodzaj aktywnosci Obcigzenie studenta nostk
a
w C L P S
1. Udziat w zajeciach zgodnie z planem studiow h
15 15
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 h
3 Razem przy bezposrednim udziale nauczyciela 34 h
" | akademickiego




Liczba punktow ECTS, ktorg student uzyskuje
4. | przy bezposrednim udziale nauczyciela akade- 1,4 ECTS
mickiego
5. | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 16 h
6. Liczba punktow EQTS, .ktorq student uzyskuje 0.6 ECTS
w ramach samodzielnej pracy
7 Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakte- 25 h
’ rze praktycznym
Liczba punktéw ECTS, ktorg student uzyskuje
8. . 1,0 ECTS
w ramach zajeé o charakterze praktycznym
9. | Sumaryczne obcigzenie praca studenta 50 h
10. Punkty ECTS za rr.lodu'i o 2 ECTS
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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